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摘要(译)

本发明涉及一种OLED显示器件及其封装结构和封装方法。一种OLED显
示器件，包括位于底部的封装玻璃盖板和位于顶部的玻璃基板，OLED单
元贴附在玻璃基板的下部，其特征在于，所述OLED单元的四周边缘外具
有一圈密封UV树脂连接在封装玻璃盖板和玻璃基板之间用以将OLED单
元密封在装玻璃盖板、玻璃基板和密封UV树脂形成的密闭空间内，所述
每个OLED单元的四周边缘外具有一圈围绕在密封UV树脂外围的密封熔
接玻璃，所述OLED单元的一面贴附在玻璃基板的下部，OLED单元的非
贴附面上包裹有干燥剂。本发明的有益效果是：由于熔结玻璃比UV胶具
有很好的密封性能，因此采用熔结玻璃与UV树脂结合密封的OLED显示
器件的封装结构及其封装方法具有更好的密封效果。
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